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Beschreibung 

Leuchtdioden-Anordnung fur eine Hochleistungs -Leuchtdiode und 
Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden-Anordnung. 

Die Erfindu^ng betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung fur Hoch- 
leistungs-Leuchtdioden, die auf eine flexible Leiterplatte 
montiert sind. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung der Leuchtdioden-Anordnung. 

Die DruCkschrift DE 19S 22 11 S Al beschreibt ein auf einetn 
Flexboard oberf lachenmontiertes Leuchtdiodenarray , das auf 
einem Kuhlk6rper aufgebracht ist . Der KiihlkSrper kann dabei 
jede gewiinschte Form aufweisen, so dass Kraf tf ahrzeugleuchten 
wie Blinker oder dergleichen konstruiert werden konnen, die 
der AuSenkontur des Fahrzeugs angepasst werden konnen. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Leuchtdioden- 
Anordnung fiir Hochleistungs -Leuchtdioden anzugeben, die be- 
sonders leicht zu montieren ist. Ferner ist es Aufgabe der 
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung solch einer Leucht- 
dioden-Anordnung anzugeben. 

Die Aufgaben werden gelost durch die Leuchtdioden-Anordnung 
nach Patentanspruch 1 und ferner durch ein Verfahren zu deren 
Herstellung nach Patentanspruch 31. Vorteilhafte Ausgestal- 
tungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteranspriichen . 

Es wird eine Leuchtdioden-Anordnung angegeben, die wenigstens 
eine Hochleistungs-Leuchtdiode aufweist . Die Hochleistungs- 
Leuchtdiode ist dabei auf eine flexible Leiterplatte mon- 
tiert. Unter Hochleistungs-Leuchtdioden versteht man in die- 
sem Zusammenhang sogenannte High Power Leuchtdioden, die eine 
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Leistungsaufnahme von wenigstens 300 mW haben. Die typische 
Leistungsaufnahme fiir eine Hochleistungs-Leuchtdiode liegt 
zwischen 1 und 3 W. Ein Beispiel fur solch eine Hochleis- . 
tungs-Leuchtdiode stellt beispielsweise die aus der Druck- 
5 schrift DE 101 17 889 Al bekannte Leuchtdiode dar . 

Aufgrund ihrer relativ hohen Leistungsaufnahme weisen Hoch- 
leistungs-Leuchtdioden eine starke Warmeabstrahlung auf . Die 
genannte Dragon- Leuchtdiode besitzt daher ein thermisches An- 
10 schlussteil, das auf einem MontagetrSger auf liegt und durch 
das die beim BeLrieb der LED entstehende Warme an den Monta- 
getrager abgegeben wird. 

Bei der vorliegenden Leuchtdioden-Anordnung ist der Montage- 
15 trager durch eine flexible Leiterplatte gegeben. In einer be- 
vorzugten Aus fuhrungs form der Leuchtdioden-Anordnung wird die 
Hochleistungs-Leuchtdiode dabei auf die flexible Leiterplatte 
gelotet. Durch den Lotprozess wird die Leuchtdiode dabei so- 
wohl elektrisch mit der flexiblen Leiterplatte kontaktiert, 
20 als auch mechanisch auf der Leiterplatte fixiert. 

Die flexible Leiterplatte enthalt in einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsfortn wenigstens eine flexible Tragerschicht . Dabei 
enthalt die flexible Tragerschicht bevorzugt eines der fol- 
25 genden Materialien: Polyimid, Polyethylennaphtalat , Polyes- 
ter, FR4 . Auch andere Materialien konnen fur eine Verwendung 
in der flexiblen Tragerschicht der Leiterplatte geeignet 
sein, wenn dabei die Flexibilitat der Leiterplatte erhalten 
bleibt und eine gute Weiterleitung der von der Hochleistungs- 
30 Leuchtdiode erzeugten Warme durch die Tragerschicht gewahr- 
leistet ist. 
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Weiter enthalt die flexible Leiterplatte bevorzugt eine war- 
meleitende Schicht . Diese warmeleitende Schicht befindet sich 
in thermischem Kontakt mit der Hochleistungs-Leuchtdiode . 

5 Dieser thermische Kontakt kann dabei beispielsweise dadurch 
hergestellt sein, dass das thermische Anschlussteil der Hoch- 
leistungs-Leuchtdiode auf die warmeleitenden Schicht gelotet 
ist. Von dem therraischen Anschlussteil der Hochleistungs- 
Leuchtdiode breitet sich die Warme zunachst in der warmelei- 
10 tenden Schicht aus . Anschliefiend wird die W^rme groSflachig 
an die Umgebung abgegeben und beispielsweise von der flexib- 
len Tragerschicht auf genommen . Ihrerseits leitet die flexib- 
le Tragerschicht die Warme grofiflachig an die Umgebung ab . 

15 Wegen der guten Warmeleiteigenschaf ten von Metall wird fur 

die warmeleitende Schicht bevorzugt ein Metall verwendet . In 
einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Leuchtdioden- 
Anordnung enthalt die warmeleitende Schicht Kupfer. 



20 



In einer Ausf iihrungsf orm der Leuchtdioden-Anordnung befinden 
sich die warmeleitende Schicht sowie die elektrischen Leiter- 
bahnen in derselben Ebene der flexiblen Leiterplatte. 

In einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Leuchtdioden- 
25 Anordnung enthalten die warmeleitende Schicht sowie die e- 

lektrischen Leiterbahnen das selbe Metall. Wegen seiner guten 
thermischen und elektrischen Leit f ahigkeit ist beispielsweise 
Kupfer fiir den Einsatz in der warmeleitenden Schicht und den 
elektrischen Leiterbahnen gleichermaSen gut geeignet . 



30 



In einer Ausf iihrungsf orm der Leuchtdioden-Anordnung, ist eine 
der Oberflachen der flexiblen Leiterplatte mit einer elekt- 
risch isolierenden Schicht bedeckt . Bevorzugt enthalt die i- 
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solierende Schicht Lotstopplack . In einer besonders bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform weist die isolierende Schicht Ausnehmun- 
gen zur thermischen und elektrischen Kontakt ierung der Hoch- 
leistungs-Leuchtdiode auf . Durch diese Ausnehmungen hindurch 
kann die Hochleistungs-Leuchtdiode beispielsweise thermisch 
an die warmeleitende Schicht und elektrisch an die Leiterbah- 
nen angeschlossen werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Leuchtdio- 
den-Anordnung wird auf die, den Hochleistungs-Leuchtdioden 
abgewandte Seite der flexiblen Leiterplatte eine klebemittei 
haltige Schicht auf gebracht . Diese klebemittelhaltige Schicht 
wird dabei bevorzugt durch ein doppelseitiges Klebeband ge- 
bildet, das mit einer seiner klebenden Oberflachen so auf die 
flexible Leiterplatte aufgeklebt wird, dass es die Leiter- 
platte vollstandig bedeckt und an den Randern bundig mit die- 
ser abschlieEt. 

Urn ein unbeabsichtigtes Aufkleben der Leiterplatte zu verhin- 
dern, ist das auf der Leiterplatte befestigte Klebeband vor- 
zugsweise mit einer Schutzfolie an seiner freien Oberflache 
versiegelt. Vor einem Aufbringen der Leuchtdioden-Anordnung 
an ihrem Bestimmungsort muss diese Schutzfolie lediglich ab- 
gezogen werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Leuchtdio- 
den-Anordnung enthalt die Schutzfolie dabei einen Kunststoff . 

Bevorzugt wird fur die Leuchtdioden-Anordnung eine besonders 
) hitzebestandige klebemittelhaltige Schicht verwendet . Die 

klebemittelhaltige Schicht kann dabei kurzzeitig Temperaturen 
bis zu 2 50° C unbeschadigt iiberstehen. Bei kurzzeitigem Er- 
hitzen der klebemittelhaltigen Schicht auf diesen Temperatur- 
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wert verliert die klebemittelhaltige Schicht ihre haftende 
Wirkung nicht . Ein festes Haften der Leuchtdioden-Anordnung 
an ihren Bestimmungsort bleibt also auch bei Erhitzen der 
klebemittelhaltigen Schicht gewahrleistet . 

Besonders bevorzugt ist hierbei eine besonders dvinne klebe- 
mittelhaltige Schicht, die maximal 60 jim dick ist. Dadurch 
ist zum einen gewahrleistet, dass die Leuchtdioden-Anordnung 
insgesamt sehr diinn ist, zum anderen wird die von der Hoch- 
leistungs-Leuchtdiode an die flexible Leiterplatte abgegebene 
Warme durch eine solch diinne Schicht besonders gut geleitet 
und kann von dort dann an die Umgebung. beispielsweise die 
Flache, auf welche die Leuchtdioden-Anordnung geklebt ist, 
abgegeben werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausf vihrungsf orm der Leuchtdio- 
den-Anordnung ist eine Vielzahl von Hochleitungs-Leuchtdioden 
auf der flexiblen Leiterplatte auf gebracht . Dabei werden die 
Hochleistungs-Leuchtdioden bevorzugt in Reihe geschaltet . 

Zu jeder Hochleistungs-Leuchtdiode ist bevorzugt ein Paar von 
Kontaktflachen vorgegeben, iiber das die Hochleistungs-Leucht- 
diode elektrisch kontaktiert werden kann. 

Die Leuchtdioden-Anordnung ist bevorzugt in Abschnitte unter- 
teilt, wobei jeder Abschnitt eine Hochleistungs-Leuchtdiode 
und das zugehorige Paar von Kontaktflachen aufweist . Vorteil- 
haft werden diese Abschnitte auf der Leiterplatte als sich 
wiederholende, regelmaSige Strukturen angeordnet . 

In einer besonders bevorzugten Ausf vihrungsf orm der Leuchtdio- 
den-Anordnung sind diese Abschnitte in einer Reihe angeord- 
net. Mit der beschriebenen Anordnung ist es moglich, die- Ge- 



P2004,0165 

6 * 

samtheit der Hochleitungs-Leuchtdioden auf der flexiblen Lei- 
terplatte dadurch zu kontaktieren, dass die beiden auSersten 
Kontaktf lachen, an entgegengeset zten Seite der Leuchtdioden- 
Afiordnung, auf der Leiterplathe an eine Stromquelle ange- * 
5 schlossen werden. 

Waiter ermoglicht der beschriebene Aufbau der Leuchtdioden- 
Anordnung ein besonders einfaches Zerteilen der Leuchtdioden- 
Anordnung zwischen den Abschnitten, so dass Teil- 
Leuchtdioden-Anordnungen mit jeweils einer geringeren Zahl 
von Abschnitten als die urspriingliche Leuchtdioden-Ancrdnuiig 
entstehen. Auch bei diesen Leuchtdioden-Anordnung'en, mit ei- 
ner geringeren Zahl von Hochleistungs-Leuchtdioden, ist es 
moglich, in der beschriebenen Weise jeweils die Gesamtheit 
der Leuchtdioden auf der Anordnung zu kontaktieren. Ein Zer- 
teilen der Leuchtdioden- Anordnung ist dabei so weit moglich, 
dass einzelne Abschnitte mit jeweils einer Hochleistungs- 
Leuchtdiode und einem Paar von Kontaktf lachen entstehen. Die 
GroSe der Leuchtdioden-Anordnung und die Zahl der Leuchtdio- 
den kann auf diese Weise ihrem Bestimmungszweck und den Gege- 
benheiten des Bestimmungsortes angepasst werden. Das heiSt 
die Leuchtdioden-Anordnung wird beispielsweise an die beno- 
tigte Leuchtkraft oder den vorhandenen Platz angepasst. 

25 Waiter wird eine Beleuchtungseinrichtung, bei der die Leucht- 
dioden-Anordnung auf einen vorgegebenen Kiihlkorper aufge- 
bracht ist, angegeben. Vorzugsweise wird die Leuchtdioden- 
Anordnung dabei mit ihrer klebstof f hal tigen Schicht auf den 
Kiihlkorper aufgeklebt. Durch das Aufkleben der Leuchtdioden- 

3 0 Anordnung ist dabei zugleich eine mechanische Befestigung der 
Anordnung auf dem Kiihlkorper, als auch eine thermische An- 
kopplung der Anordnung an den Kiihlkorper gewahrleistet . So 
wird die von den Hochleistungs-Leuchtdioden abgestrahlte War- 
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me beispielsweise zunachst an die warmeleitende Schicht abge- 
fiihrt. Von dort wird die Warme groSflachig an die flexible 
schicht abgegeben. Durch die dunne klebemittelhalt ige Schicht 
hindurch wird die Warme dann an den Kiihlkorper abgegeben. 

Wegen seiner besonders guten Warmeleit f ahigkeit enthalt der 
Kuhlkorper vorzugsweise ein Metall . In einer Ausf iihrungsf orm 
der Beleuchtungseinrichtung ist der Kuhlkorper Teil eines 
Leuchtengehauses. In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form handelt es sich bei dem Leuchtengehause urn ein Gehause 
fur Bine Autoinnenbeleuchtung , eine Aucoruckbeleachtung , eine 
Bremsleuchte, einen Blinker, oder dergleichen. Die Leuchtdio- 
den-Anordnung passt sich aufgrund der flexiblen Leiterplatte 
an die Form des jeweiligen Leuchtengehauses an. 



15 



20 



25 



Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden- 
Anordnung angegeben. Dabei wird zunachst eine klebemittelhal- 
tige schicht auf die flexible Leiterplatte auf gebracht . An- 
schlieSend warden die Leuchtdioden auf die der klebemittel- 
haltigen Schicht abgewandte Seite der Leiterplatte gelotet . 
Dabei kann das Aufbringen der klebemittelhaltigen Schicht vor 
dem Lotvorgang erfolgen, da ein besonders hit zebestandiges 
Klebemittel Verwendung findet. Diese Reihenfolge des Herstel- 
lungsprozesses erweist sich auch deshalb als besonders vor- 
teilhaft, da ein Aufbringen der klebemittelhaltigen Schicht 
auf die flexible Leiterplatte ohne vortnont ierte Leuchtdioden 
besonders einfach erfolgen kann. 

Im folgenden wird die hier beschriebene Leuchtdioden- 
30 Anordnung anhand eines Ausf vihrungsbeispiels und den dazugeho- 
rigen Figuren naher erlautert . 
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Figur 1 zeigt die Oberflache der flexiblen Leiterplatte der 
Leuchtdioden- Anordnung . 

Figur 2 zeigt die warmeleitende Schicht und die elektri- 
schen Leiterbahnen . 

Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch einen Abschnitt der 
Leuchtdioden-Anordnung . 

Figur 1 zeigt die Oberflache der flexiblen Leiterplatte 10 
der Leuchtdioden-Anordnung untarteilt in secha Abschnicte 11. 
Die Oberflache der flexiblen Leiterplatte 10 ist mit einer 
Isolierschicht 12 bedeckt . In der Isolierschicht 12 befinden 
sich Ausnehmungen durch die hindurch ein Anschluss an die e- 
lektrischen Anschlussstellen 13, die thermische Kontaktf lache 
14 und die elektrischen Kontaktf lachen 15 raoglich ist. 

Das Ausfiihrungsbeispiel einer Leuchtdioden-Anordnung mit 
sechs Abschnitten 11 ist dabei nicht einschrankend. Vielmehr 
ist es moglich Leuchtdioden-Anordnungen 10 mit einer beliebi- 
gen Anzahl von TUDSchnitten 11 herzustellen . 

Die flexible Leiterplatte 11 waist an ihrer Oberflache eine 
Isolierschicht 12 auf . Die Isolierschicht 12 ist dabei durch 
eine Schicht gegeben, die Lotstopplack enthalt. 

Die elektrischen Anschlussstellen 13 befinden sich unter 
Ausnehmungen der Isolierschicht 12 . An den elektrischen An- 
schlussstellen 13 wird eine Hochleistungs-Leuchtdiode mit 
der flexiblen Leiterplatte elektrisch kontaktiert und mecha-. 
nisch befestigt. Elektrische Kontaktierung und mechanische 
Fixierung der Hochleistungs-Leuchtdiode finden dabei bevor- 
zugt mittels einer Lotverbindung statt . 
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Die thermische Kontaktf lache 14 befindet sich unter einer 
Ausnehmung der Isolierschicht 12. An der thermischen Kontakt- 
f lache 14 erfolgt eine thermische Ankopplung der Hoch- 
leistungs -Leuchtdiode an die warmeleitende Schicht. Bevorzugt 
werden das thermische Anschlussteil der Hochleistungs- 
Leuchtdiode und die warmeleitende Schicht an der thermischen 
Kontaktf lache 14 mittels einer Lotverbindung kontaktiert, so 
dass neben der thermischen Kontaktierung eine zusatzliche me- 
chanische Befestigung der Hochleistungs-Leuchtdiode an die^ 
flexible Leiterplatte erfolgt. 



Uber die elektrischen Kontaktf lachen 15 wird die Hoch- 
leistungs-Leuchtdiode elektrische kontaktiert. Dabei kann die 
15 Gesamtheit aller Leuchtdioden der Leuchtdioden-Anordnung kon- 
taktiert werden, indem die beiden aufiersten- elektrischen Kon- 
taktflachen 15a und 15b an eine Stromquelle angeschlossen 
warden . 

20 Die Figur 2 zeigt die warmeleitende Schicht 21 und die elekt- 
rischen Leiterbahnen 22, 23 der flexiblen Leiterplatte 10. 

Uber die thermische Kontaktf lache 14 wird die Hochleistungs- 
Leuchtdiode an die warmeleitende Schicht 21 angekoppelt . Die 
25 warmeleitende Schicht 21 weist dabei eine besonders groEe 

Flache auf , damit die von der Hochleistungs-Leuchtdiode abge- 
gebene Warme groSflachig an die Umgebung abgegeben werden 
kann . 



30 



Die elektrischen Kontaktf lachen 15 und die elektrische An- 
schlussstellen 13 sind durch erste elektrische Leiterbahnen 
22 miteinander verbunden. Die elektrische Anschlussstellen 13 
sind untereinander durch zweite elektrischen Leiterbahnen 23 
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miteinander verbunden. Die warmeleitende Schicht 21 sowie die 
elektrischen Leiterbahnen 22 und 23 konnen dabei das gleiche 
Metall enthalten. Bevorzugt findet dabei wegen seiner guten 
elektrischen und thermischen Leitf ahigkeit Kupfer Verwendung. 

Der gezeigte Aufbau der Leuchtdioden-Anordnung ermoglicht es 
dabei, die Leuchtdioden-Anordnung beispielsweise entlang der 
Line C-C zu durchtrennen, ohne dass die Kontaktierungsmog- 
lichkeiten eingeschrankt werden. Dadurch entstehen in diesem 
Beispiel zwei Leuchtdioden-Anordnungen 10, die jeweils drei 
Hochleistungs-Leuchtdioden umf assen. 

Ein elektrischer Anschluss dieser Hochleistungs-Leuchtdioden 
kann wiederum iiber eine Kontaktierung der beiden auSersten 
Kontaktflachen an einer Stromquelle erfolgen. Natiirlich ist 
es moglich die Leuchtdiode auch zwischen den anderen Ab- 
schnitten 11 der Leuchtdioden-Anordnung zu durchtrennen. Es 
ist dabei moglich die Leuchtdioden-Anordnung soweit zu zer- 
trennen, dass Leuchtdioden-Anordnungen entstehen, die jeweils 
nur mehr einen Abschnitt- 11 mit einer einzigen Hochleistungs- 
Leuchtdiode aufweisen. 

Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch einen Abschnitt 11 
der Leuchtdioden-Anordnung entlang der Schnittlinie A-A' . . 
Die Leuchtdioden-Anordnung besteht dabei aus einer flexiblen 
Leiterplatte, auf die eine Hochleistungs-Leuchtdiode 34 mit 
ihren elektrischen Anschlussteilen 3 5 und ihrem thermischen 
Anschlussteil 36 montiert ist. Die flexible Leiterplatte um- 
fasst in diesem Ausf iihrungsbeispiel die folgenden Schichten: 
eine Schutzfolie 31, eine klebemittelhaltige Schicht 32, eine 
Tragerschicht 33, die warmeleitende Schicht 21 und die elekt- 
rischen Leiterbahnen 22,23, sowie eine Isolierschicht 12.. 
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An der Unterseite der Leuchtdioden-Anordnung 10 befindet sich 
die Schutzfolie 31, die einen Kunststoff enthalt. Die 
Schutzfolie bedeckt die klebemittelhal tige Schicht 32 / Dabei 
schvitzt die Schutzfolie 31 die klebemi ttelhalt ige Schicht 32 
einerseits vor einer Verschmut zung , anderseits verhindert sie 
ein unbeabsichtigtes Aufkleben der Leuchtdioden-Anordnung. 
Die Schutzfolie 31 ist dabei so gestaltet, dass sie sich 
leicht, in einem Arbeitschritt von der klebemittelhaltigen 
Schicht 32 abziehen lasst . 

Die klebemittelhaltige Schicht 32 ist im vorliegenden Ausfiih- 
rungsbeispiel durch ein doppelseitiges Klebeband gegeben. 
Dieses Klebeband ist zum einen sehr hitzebestandig gewahlt, 
so dass es Temperaturen von bis zu 2 50 °C unbeschadigt liber- 
stehen kann. Zum anderen wird ein sehr diinnes Klebeband ge- 
wahlt. Im vorliegenden Ausf lihrungsbeispiel ist die klebemit- 
telhaltige Schicht 32 lediglich 50 nm dick. Dadurch ist ge- 
wahrleistet, dass die von der Hochleistungs-Leuchtdiode 34- 
abgegebene Warme durch die klebemittelhaltige Schicht beson- 
ders schnell an die Umgebung abgegeben werden kann. 

Die klebemittelhaltige Schicht 32 ist an der flexiblen Tra- 
gerschicht 33 befestigt. Die Tragerschicht 33 enthalt dabei 
vorzugsweise eines der folgenden Material ien: Polyimid, Poly- 
ethylennaphtalat, Polyester oder FR4 . Dabei ist denkbar, dass 
auch andere Kunststoffe fur einen Einsatz in der Trager- 
schicht 33 in Betracht kommen. Wichtig ist dabei, dass die 
Flexibilitat der Leuchtdioden-Anordnung erhalten bleibt und 
die Tragerschicht 33 die beim Betrieb der Hochleistungs- ' 
Leuchtdiode entstehende Warme gut ableitet . 
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Auf die Trageschicht 3 3 sind die warmeleitende Schicht 21 
und die elektrischen Leiterbahnen 22,23 auf gebracht . Ihnen 
folgt die Isolierschicht 12. 

Die Hochleistungs-Leuchtdiode 34 ist an den elektrische An- 
schlussstellen 13 mit ihren elektrischen Anschlussteilen 35 
aufgebracht und somit mit elektrischen Leiterbahnen 22,23 
verbunden. Das thertnische Anschlussteil 36 der Hochleistungs- 
Leuchtdiode 34^ liegt dabei auf der thermischen Kontaktf lache 
14 auf und ist an ihr auf die warmeleitende Schicht 21 gelo- 
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Patentanspruche 

1. Leuchtdioden-Anordnung, mit wenigstens einer Hoch- 
leistungs-Leuchtdiode (34) , wobei die Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) auf eine flexible Leiterplatte (10) montiert 
ist. 

2 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 1 , 

bei der die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) eine Leistungs- 
aufnahme von wenigstens 3 00 mW hat. • 

3 . Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 und 2 , 
bei der die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) auf die flexible 
Leiterplatte (10) gelotet ist. 

4 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 3 , 

bei der die flexible Leiterplatte (10) wenigstens eine fle- 
xible Tragerschicht (33) enthalt . 

5 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 4 , 

bei der die flexible Tragerschicht (33) wenigstens eines der 
folgenden Materialien enthalt: Polyimid, Polyethylennaphta- 
lat, Polyester, FR4 . 

6. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 bis 5, 
bei der die flexible Leiterplatte (10) eine warmeleitende 
Schicht (21) enthalt, die sich im thermischen Kontakt mit der 
Hochleistungs-Leuchtdiode (34) befindet. 

7. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 6, 

bei der die warmeleitende Schicht (21) ein Metall enthalt. 
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8. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 6 und 7 , 
bei der die warmeleitende Schicht (21) Kupfer enthalt . 

9. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 6 bis 8 , 
bei der die Hochleistungs -Leuchtdiode (34) auf die warmelei- 
tende Schicht (21) gelotet ist. 

10. Leuchtdioden-Anordnung nach einem der Anspruchen 1 bis 

bli der die flexible Leiterplatte (10) elektrische Leiterbah- 
nen (22) , (23) enthalt, wobei die warmeleiteude Schicht K^l) 
und die elektrischen Leiterbahnen (22), (23) sich in einer E- 
bene der flexiblen Leiterplatte (10) befinden. 

11. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 10, 

bei der die warmeleitende Schicht (31) und die elektrischen 
Leiterbahnen (22), (23) das selbe Metall enthalten. 

12. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 bis 11, 
bei der auf eine der Oberflachen der flexiblen Leiterplatte 

(10) eine Isolierschicht (12) aufgebracht ist. 

13. Leuchtdioden-Anordnung, nach Anspruch 12 , 

bei der die Isolierschicht (12) Ausnehmungen fur die elektri- 
S sche und thermische Kontaktierung der Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) aufweist . 

14. Leuchtdioden-Anordnung, nach den Anspruchen 12 und 13, 
bei der die Isolierschicht (12) einen Lotstopplack enthalt. 

0 

15. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 bis 14, 
bei der die den Hochleistungs-Leuchtdioden (34) abgewandte 
Seite der flexiblen Leiterplatte (10) eine klebemittelhaltige 
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Schicht (32) aufweist. 

16. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 15, 

bei der die klebemittelhalt ige Schicht (32) durch ein doppel- 
5 seitiges Klebeband gebildet ist . 

17. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspriichen 16 oder 16, 
bei der die klebemittelhalt ige Schicht (32) bis zu Temperatu- 
ren von 250°C hitzebestandig ist. 

10 

18. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 15 bis IV, 
bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) maximal 60 ;xm 
dick ist . 

15 19. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspriichen 15 bis 18. 

bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) mit einer Schutz- 
folie (31) bedeckt ist. 

20. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 19, 
20 bei der die Schutzfolie (31) einen Kunststoff enthalt . 



2 



1. Leuchtdioden-Anordnung nach einen der vorhergehenden An- 
spruche , 

bei der eine Vielzahl von Hochleistungs-Leuchtdioden (34) 
25 vorgesehen sind, die in Reihe geschaltet sind. 

22. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21, 

bei der zu jeder Hochleistungs-Leuchtdiode (34) ein Paar von 
Kontaktf lachen (15) vorgesehen ist. 

30 

23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 22, 

die Abschnitte (11) mit jeweils einer Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) und dem zugehorigen Paar von Kontaktf lachen 
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(15) aufweist. 

24. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 23, 

bei der die Abschnitte (11) als sich wiederholende Strukturen 
angeordnet sind. 

25. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 24, 

bei der die Abschnitte (11) in einer Reihe angeordnet sind. 

26. Beleuchtungseinrichtung, 

auf wei send eine Leuchtdioden-Anordnung nach emetr. der voran- 
gehenden Anspriiche, wobei ein Kiihlkorper vorgegeben ist, auf 
dem die Leuchtdioden-Anordnung aufgebracht ist. 

27. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 26, 

bei der die Leuchtdioden-Anordnung auf den Kiihlkorper geklebt 
ist . 

28. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 26 oder 27, 
bei der der Kiihlkorper ein Metall enthalt . 

29. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 2 6 bis 28, 
bei der der Kiihlkorper Teil eines Leuchtengehauses ist. 

; 30. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 29, 

bei der das Leuchtengehause das Gehause fur eine der folgen- 
den Leuchten ist: Autoinnenbeleuchtung , Autoruckbeleuchtung, 
Bremsleuchte, Blinker. 

0 31. verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden-Anordnung, 
wobei zuerst eine klebemittelhaltige Schicht (32) auf die 
flexible Leiterplatte (10) aufgebracht wird und anschlieSend 
Leuchtdioden (34) auf die der klebemittelhaltigen Schicht 
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(32) abgewandten Seite der flexiblen Leiterplatte (10) gelo- 
tet warden . 
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Zusammenf assung 

Leuchtdioden-Anordnung fur sine Hochleistungs-Leuchtdiode 

und Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden- 
Anordnung 

Die Erfindung betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung, mit we- 
nigstens einer Hochleistungs-Leuchtdiode (34) , wobei die 
Hochleistungs-Leuchtdiode (34) auf eine flexible Leiterplatte 
(10) montiert ist . Die Leuchtdioden-Anordnung zeichnet sich 
dabei vor allem durch ihre einfache Montage aus . 
Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung 
solch einer Leuchtdioden-Anordnung. 



Figur 1 
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